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「Computex 2026」に 2社合同で出展 

〜液浸沸騰冷却サーバ向けトータルソリューションを世界に発信〜 

 

 

 株式会社ロータス・サーマル・ソリューション（以下、ロータス）、およびエレマテック株式会社（以下、エレ

マテック）は、2026年 6月 2日（火）から 6月 5日（金）まで台湾・台北市で開催される世界最大

級の IT トレンドショー「Computex 2026（台北国際コンピュータ見本市）」において、2社共同で製品を

展示することをお知らせいたします。 

昨今の生成 AIの急速な普及に伴い、データセンターにおけるサーバの高性能化と、それに伴う発熱量の

増加への対策が世界的な課題となっています。本出展では、今後のデータセンターの劇的な省電力化・高

効率化を可能にする次世代技術として期待される「液浸沸騰冷却（2相式液浸冷却）サーバ」に向け

た最新のソリューションを、2社の強みを結集してご提案いたします。 

 

■ 展示会概要 

展示会名 Computex Taipei 2026 

開催期間 2026年 6月 2日（火）〜6月 5日（金） 

開催会場  台湾・台北 台北南港展覧館（TWTC Nangang Exhibition Center） 

ブース番号 南港 1館 4階 N0814  ( No.4) （エレマテックブース内） 

 

■ 出展の背景と目的 

 AI・HPC（高性能コンピューティング）の急速な進展に伴い、データセンターにおける消費電力・発熱量

は年々増大しています。従来の空冷方式では対応が困難となりつつあるなか、液浸沸騰冷却方式は冷

却効率の大幅向上と省エネ化を両立する次世代技術として世界中で注目を集めています。 

 今回、素材・流通という異なる専門領域を持つ 2社が連携することで、液浸沸騰冷却サーバに必要な

構成要素をワンストップで提供できる体制を整え、国内外のパートナー企業・メーカーへの訴求を強化しま

す。 

 



■ 各社の役割 

株式会社ロータス・サーマル・ソリューション ｜ ヒートシンク 

液浸沸騰冷却サーバ向けヒートシンクの設計・製造を担当します。高い熱交換性能と液浸環境に最適

化された構造設計により、サーバの安定稼働と冷却効率の最大化に貢献します。今回の展示では、最

新のヒートシンク製品およびその技術仕様をご紹介いたします。 

エレマテック株式会社 ｜ 取り扱い商社（コーディネーター） 

液浸沸騰冷却サーバに係る部品・素材の取り扱い商社として、ロータス製ヒートシンクの調達・供給を一

括してサポートします。顧客ニーズに応じた最適な提案から納品まで、ワンストップで対応いたします。 

 

■ 本件に関するお問い合わせ 

エレマテック株式会社 開発部 

TEL：03-3454-3765／ E-mail：contactus@elematec.com（仮） 

 
 

 

■ 各社会社概要 

 

【株式会社ロータス・サーマル・ソリューション】 

会社名 株式会社ロータス・サーマル・ソリューション 

設立 2016年 

所在地 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３号 

代表者 代表取締役 井手拓哉 

事業内容 液浸沸騰冷却サーバ向けヒートシンクの設計・製造・販売 

URL https://www.lotus-t-s.co.jp/ 

 

【エレマテック株式会社】 

会社名 エレマテック株式会社 

設立 1947年（昭和 22年） 

所在地 東京都港区三田３丁目５番 19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 26階 

代表者 代表取締役社長 大越浩一 

事業内容 電子部品・機器・材料の専門商社。エレクトロニクス業界向け部品・素材の調達・販売・技術支



援 

URL https://www.elematec.com/ 
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